全球化合物半導體廠商
產業地圖 2022廣告贊助招募!
精準廣告最佳曝光效益 限量版面有限!廣告欄位即將額滿
    
    化合物半導體是目前高科技領域最熱門的話題,以氮化鎵GaN及碳化矽sic為主的化合物半導體,電動車、5G、再生能源等新應用快速普及,功率及電力元件的需求帶動化合物半導體的蓬勃發展,不僅大廠爭相投入,各也將其視為國家戰略重點。期能藉由本產業地圖，對於產業結構概況及關鍵廠商有初步的了解，以做為公司經營及擬定發展策略之參考。郵寄給會員廠商及買主，及至相關國內外展會現場發送曝光，精準接觸到目標客戶族群，創造無限商機！。

發送區域/數量 : 臺灣(預計10,000)                  預計出刊日期 : 台灣 : 2022.3
發送對象 : 電子設備產業高階主管、經營者、採購買主、採購供應商及行銷..等潛在客戶
廣告刊登價目表
	廣告項目
	版面名稱
	尺寸
	原價(未稅)
	會員價(未稅)

	正面
(會員優先)
	封面
	26.5cmX9.5cm
	$90,000
	$70,000

	
	版面1-3
	26.5cmX19cm
	$50,000
	$40,000

	
	版位4-6
	26.5cmX9.5cm
	$40,000
	$30,000

	
	版位7-9
	26.5cmX9.5cm
	$30,000
	$25,000

	背面
	版位10-11
	26.5cmX19cm
	$35,000
	$28,000

	
	版位12-13
	26.5cmX9.5cm
	$25,000
	$17,000


    (2021-2022 Touch Taiwan參展廠商享會員價! )     
[image: ]

1.本報價單簽回可視為正式合約，如蒙貴公司同意視同買賣訂購單，金額無議後請簽章回傳，本會收訖相關款項後，始將廣告依雙方同意之日期執行。
2.繳款方式:A.支票或匯票─請開立110年12月31日前到期支票，“掛號”郵寄方式繳費
►支票或匯票抬頭─社團法人台灣電子設備協會(請務必寫全名)
►郵寄地址─11011台北市信義路五段5號3樓3E41室　蕭佩君 小姐收
B.電匯或ATM轉帳後“傳真”匯款收執聯或ATM轉帳記錄並註明
►受款帳戶─社團法人台灣電子設備協會(請務必寫全名)
►受款銀行─土地銀行工研院分行 (土銀代碼：005)
►受款帳號─156001000951
4.刊登之廣告內容若涉及著作權及其他相關法律，其責任由原委刊單位負責，與本會無關。
5.廣告刊登以電子設備產業相關為主，本會保留調整價目表之權利及保留是否接受廣告刊登之權利。	

廣告稿注意事項
1.廣告稿請於111/1/31前完成交稿，稿件之色階模式請以CMYK模式製作，請提供AI或PDF原始檔及JPG示意圖。
2.若使用圖檔，需做「嵌入」動作，如使用連結方式，則務必附上圖檔於同一資料夾中，避免掉圖或拉檔錯誤。如檔案內有多圖層，請先合併平面化，以免漏印。
							
本案聯絡人：社團法人台灣電子設備協會   蕭佩君小姐
電話：02-27293933#24     傳真：02-27293950
信箱 : Peggie@teeia.org.tw
地址：110台北市信義路五段5號3樓3E41室


	全球化合物半導體產業地圖
 2022廣告贊助招募!!

	　
	廣告委刊單                         日期﹕       年       月        日 
	　

	　
	廣告項目
	版面名稱
	原價(未稅)
	非會員早鳥價
(未稅/11/30前)
	會員價(未稅)
	　

	
	正面
	□封面
	$90,000
	原價9折
	$70,000
	

	　
  
	
	□1 □2 □3
	$50,000
	
	$40,000
	

	
	
	□4 □5 □6
	$40,000
	
	$30,000
	

	
	
	□7 □8 □9
	$30,000
	
	$25,000
	

	
	背面
	□10 □11
	$35,000
	
	$28,000
	

	
	
	□12 □13
	$25,000
	
	$17,000
	

	
	備註
	
	

	
	廣告刊登委託單
	　

	
	公司名稱
	
	統一編號
	
	　

	　
	聯絡人
	
	連絡電話
	
	　

	　
	E-mail
	
	　

	　
	廣告金額
	     NT$    　   元整(未稅)
	　

	　
	
	 　　NT$          元整(5%稅)                                 
	　

	　
	
	總金額 NT$           元整(含稅)                               
	　

	　
	付款方式
	請於2021/12/31 之前付清  戶名：社團法人台灣電子設備協會
· 匯款　土地銀行工研院分行　帳號：156-001-00095-1
· 支票　郵寄110台北市信義路五段五號3樓3E41室
	　

	
	
	
	　
　

	
	公司及負責人簽章



	大小章或發票章
	承辦人簽名
	

	
	聯繫窗口:  02-27293933#24 傳真：02-27293950 蕭小姐  Peggie@teeia.org.tw
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